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ASRE SANAT ESHRAGH COMPANY

Nimekiri
Tüüp Organisatsioon
Loendi nimi SDN (OFAC)
Programmid (2) IFSR

NPWMD
Märge (Linked To: IRAN ELECTRONICS INDUSTRIES)
Avaldamise kuupäev 31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (7)
Perekonnanimi/Nimi ASRE SANAT ESHRAGH COMPANY
Täielik nimi/Tiitel ASRE SANAT ESHRAGH COMPANY
Tüüp Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi ASE CO.
Täielik nimi/Tiitel ASE CO.
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Halb

Perekonnanimi/Nimi ASR-E-SAN'AT ESHRAGH ENGINEERING COMPANY LTD.
Täielik nimi/Tiitel ASR-E-SAN'AT ESHRAGH ENGINEERING COMPANY LTD.
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev

Perekonnanimi/Nimi ASR-E-SAN'AT ESHRAGH ENGINEERING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel ASR-E-SAN'AT ESHRAGH ENGINEERING COMPANY
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev

Perekonnanimi/Nimi ASRE SANATE ESHRAGH CO.
Täielik nimi/Tiitel ASRE SANATE ESHRAGH CO.
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev

Perekonnanimi/Nimi ASRE SANAT ESHRAGH CO.

https://www.lursoft.lv/?l=et
https://sanktsioonid.lursoft.lv/person/iran-electronics-industries/ofac-11184


Täielik nimi/Tiitel ASRE SANAT ESHRAGH CO.
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev

Perekonnanimi/Nimi ASR-E SANAT ESHRAGH
Täielik nimi/Tiitel ASR-E SANAT ESHRAGH
Tüüp Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet Tugev

Aadressid (2)
Tänav No. 699 Farjam St.
Linn Tehran
Riik Iraan
Täielik aadress No. 699 Farjam St., Tehran, Iran

Tänav U6, No. 1 Gol Alley, N. Makran St., Vafamanesh Ave., Heravy Sq.
Linn Tehran
Riik Iraan
Postiindeks 1
Täielik aadress U6, No. 1 Gol Alley, N. Makran St., Vafamanesh Ave., Heravy Sq.,

Tehran, 1668745517, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (2)
Tüüp Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary

Sanctions

Tüüp Website: www.asealu.com

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.07.2025. 16:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika
Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.


